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pain so l ic i ta r
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por VEINTE afíos

. : a-nombre de N.V. PHILIPS'ULOElLAMP.Ei-IPABRI.Em, entidad

ih o la n d é s# ., establecida en Eí'imasingel 29, Eindhoven, Ilolan- 

. da por: .. .. ,

. "METODO PARA UNIR A PRUE]3A DE VACIO PARTES DE UN RECIPIENT- .  . .

.. ' TE DE VACIO, AL MENOS UNA DE IAS CUAL

POR LO MENOS EN LA SUPERFICIE"

CONSISTE EN COBRE

5

10

La invención, se re fiere  a nn método para, unir a 

prueba de vacío partes de un recipiente de vacío a l  menos 

una de la s  cuales consiste a l  menos en la superficie de- 

cobre, ta le s  como partes de guías de onda, am plificadores 

de imagen y recip ientes de vacio sim ilares que tienen una 

forma complicada e incluyen partes sensibles a la tempera­

tura.

En guías de onda, partes de cobre ya prov istas con 

ventanas de nica o v id rio , aseguradas por ejemplo por me­

dio o v id rio , frecuentemente deben ser unidas a prueba de
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vacío sin  deformación de la s  partes o la s  ventanas debido 

a un calentamiento excesivo, mientras que la guía de onda 

debe ser  luego calentada a una temperatura comparativamen­

te a lta  sin  que la  unión soldada se suelte nuevamente, la  

unión soldada debe además, tener una ductilidad su fic ien ­

te para seguir siendo a prueba de vacío a pesar del recuan 

te calentamiento y enfriamiento durmte e l  funcionamiento 

y la s  d iferencias comparativamente grandes entre lo s coe­

fic ie n te s  de expansión de la s  partes, mientras que lo s cons 

tituyentes de la  aleación de soldadura no deben tener una 

presión de vapor excesivamente a l ta  a la  temperatura de 

desgasificacion  o producir fenómenos de envenenamiento pa­

ra la s  partes sen sib les d ispuestas en e l espacio evacuado, 

ta le s  como cátodos, pan ta lla s sen sib les a la  luz y sim ila­

res.

De acuerdo con la  invención, partes de lo s  recipien­

tes de vacio a l  menos una de la s  cuales consiste a l  menos 

en la  su perficie  de cobre, son unidas a prueba de vacío 

por medio de una capa de indio que es fundida mediante ca­

lentamiento gradualmente en aumento en una atmósfera reduc- 

tora a una temperatura superior a 350° C y se aleada con 

e l  cobre de a l  menos una de la s  su p erfic ie s que deben ser  

unidas hasta que la  temperatura de fusión de la  aleación 

excede la  temperatura de calentamiento y la  capa de solda­

dura so lid if ic a  a esta tem peratura.'Si fuera requerido,' la 

temperatura de .calentamiento puede se r  elevada a 500°0.

Esto permite calentamientos posteriores durante e l  

proceso de desgasificación  en un homo a una temperatura 

de, por ejemplo 475°C, sin  que la  unión se suelte  o presen­

te pérdidas. Aun s i  la temperatura del recipiente de vacío
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se vuelve comparativamente a lta  durante e l  funcionamien­

to, se ha encontrado que la  unión sigue siendo hermética 

también s i  la s  partes unidas tienen coeficien tes de expan­

sión muy d iferentes.

5 El uso de In o aleaciones de In con estaño, cobre

o cadmio como m aterial de soldadura ya es conocido. En es­

te caso, sin  embargo se usan grandes presiones para obte­

ner una soldadura por difusión o lo s constituyentes de 3a 

aleación tienen una presión de vapor excesivamente a lta ,

10 la  aleación es demasiado quebradiza para seguir siendo her­

mética o tiene un efecto de envenenamiento, por ejemplo, 

sobre un cátodo dispuesto en e l  recipiente de vacío. Las 

aleaciones y métodos conocidos, consecuentemente, han de­

mostrado no ser  adecuados para unir a prueba de vacío par- 

15 te s  como se ha descrito precedentemente.

Se obtienen resultados favorables con e l  método de 

acuerdo con la invención a l  unir partes que consisten to­

talmente de cobre a partes que consisten de aluminio co— 

breado. A pesar de la gran diferencia entre lo s  coeficien- 

20 te s  de expansión de estos metales, la unión sigue siendo 

hermética.'

Esta so lic itu d  que corresponde a. la so lic itad a  en 

Holanda e l  23 de junio de 1.965, bajo e l  numero 65-08.010, 

se acoge a lo s beneficios del artícu lo  51 de vigente Esta- 

25 tuto sobre Propiedad In dustrial.
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lo s  puntos de invención propia y nueva que se pre­

sentan para que sean objeto Ae esta  so lic itu d  de Patente 

de Invención en España, por VEINTE años, son lo s  siguien­

te s :

1 .  -  Método para unir a prueba de vacío partes de

un recipiente de vacío, a l  menos una. de la s  cuales consis­

te en cobre por lo menos en la  su perfic ie  CARACTERIZADO 

porque la s  su p erfic ie s que d.eben se r  unidas son colocadas 

una contra otra con la  interposición de una capa de indio, 

después de lo  cual e l  indio es fundido mediante un calen­

tamiento que aumenta gradualmente en una atmósfera reduc- 

tora a una temperatura superior a 350°C y es aleado con 

e l  cobre de a l  menos una de la s  su p erfic ie s que deben se r  

unidas hasta que la  temperatura de fusión  de la  aleación  

excede la  temperatura de calentamiento y la  capa soldada 

so lid if ic a  a esta temperatura.

2 . -  Método de acuerdo con la  reivindicación 1, CA­

RACTERIZADO porque la s  partes son calentadas a 500°C.

3 . -  Método para, unir a prueba de vacío partes de 

un recipiente de vacío, a l  menos una de la s  cuales consis-
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te  en cobre por lo  menos en lo s u p e r f ic ie .

T al y como se ha d e sc r ito  en lo Memoria que antece

de, y con lo s  f in e s  que se han e sp e c ific a d o .

E sta Memoria consta de cinco h o ja s  e s c r i t a s  o ma­

quina por una so la  ca ra .

Madrid,
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